KOMPAKT LAMINAT
IC CEPHE KAPLAMASI

Proje ve detaylarina uygun olarak bina cephesi yatayda ve diiseyde ol¢ii aletleri ile
kontrol edilerek yatayda ve diiseyde ayarli konstriiksiyon ile tek bir diizleme getirilir. 70 -
100 cm araliklarla antipas boyali profiller mevcut tasiyici sisteme kaynakla monte edilir.
Antipas boyali 40 x 30 x 1,5 kutu profilden karkas yapilir. Kutu profiller ankrajlarla sabitlenir.
Ankrajlar kat betonlarina kimyasal diibeller ile baglanir. Kaynaklanan kisimlarda antipas boya
ile tekrar boyanarak dis sartlara karst muhafaza edilir.

6 mm kalinligindaki i¢ cephe kompakt plakalar projeye gore ve plaka ebatlar1 gz onilinde
tutularak en az fire verecek sekilde 6l¢iilendirilir ve kesme iglemi yapilir. Paneller arasindaki
minimum 3-4 mm genisligindeki derzler birakilip, kompakt laminat kullanilarak yapilir.
Kompaktin arka yliziine piiriizle dirilerek, 6zel primer boya ile ince bir kat cekilir. Ayni
seklide kutu profil lizerine bir kat 6zel primer boya ¢ekilerek, boyanir ve kisa stirede kurumasi
beklenir. Daha sonra 6zel cephe mistigi ile ¢ift tarafli bant uygulanarak, terazisinde
yapistirilir. Kose birlesimleri her iki yonden 3’er mm kompakt laminatin i¢ yapis1 goriilecek
sekilde birlestirilerek yapilir. Derz bosluklarina her hangi bir silikon veya yapistirma sistem
uygulanmaz.

Yiiklenicinin Yiikiimliiliikleri

e Isin kapsami dahilinde kullamilacak her tiirlii malzemenin temini ve isyerine sevki,

¢ Imalat ve montaj projelerinin paftalandirilmas1 ve onaya sunulmasi,

e Isin tanim boliimiinde belirtilen is kaleminin ifas1 icin gerekli say1 ve kalitedeki
eleman temini,

e [fa edilen is kaleminin isvereni tatmin edecek sekilde gerceklestirmek,

¢ Kullanilacak malzemeye 1 yil siireyle yiiklenici firma garantisi altindadir.

e Kullanilacak kompakt laminat iiretici firma tarafindan 10 yil renk solmazligi
garantisindedir.

Isverenin Yiikiimliiliikleri

¢ Imalat ve montaj yapilacak bdlgenin tesliminin saglanmasi,

* QGerekli santiye elektriginin Bila bedel teminin saglanmasi,

e Santiyeye getirilecek malzemelerinin muhafazasinin teminin saglanmasi, (mahal
gosterecek),

¢ Santiyede yapilacak kaynak - kesim isleri i¢in gerekli saha ve kosullarin teminin
saglanmast,

* Binadaolusmus +/- 50 mm disindaki hatalarin giderilmesi,

e Iskele kurulmasi, iskelenin yatay ve diiseyde tasinmasi, iskelenin cephe imalati
siiresince teminin saglanmasi,

e Santiye isleyisi sirasinda, calismaya engel olusturabilecek, durumlarit kisa siire
igerisinde ¢ozerek, kompakt laminat cephe islerinin devaminin saglamak,



Olciimleme isleri

Yapilan iglerin; goriinen degil distan disa en biiylik imalat Ol¢iileri esas alinacaktir.
Girintili - c¢ikintilar metre kirilarak, tiggen ve sekilli kompakt paneller en biiyiik
dikdortgene tamamlanarak, bulunan yiizey esas alinacaktir.

Kompakt laminat panellerin 6l¢iimlenmesi; en dis iki Ol¢iisii ¢arpilarak m2 © si
hesaplanir. Sekilli paneller dikdortgene tamamlanir. iginden ¢ikarilan paneller alandan
diisiilmez. Olgiilendirilmede &lgiiler, isverenin gorevlendirecegi teknik bir eleman
tarafindan kontrol edilecek ve mutabakatta varilacaktir.

Ol¢iimleme Isleri

Deprem, sel, yangin vb. afetler seferberlik grev, lokavt ve benzeri miicbir sebepler ile
ana maddeleri iireten firmalardaki gecikmeler durumunda yeni is programi ve fiyatlar
miisterek tespit edilecek, isverenle birlikte alternatif firmalarda malzeme temini karari
kaliteleri tasdik edilerek verilecektir. Ayrica igin seyri esnasinda asagidaki sebeplerden
dolay1 olacak gecikmeler is programina eklenecektir.

Isverenin yer temini yapamamast,

Proje degisikligi,

Insaat 6lciilerinde asir1 bozukluklar nedeniyle olabilecek imalat siiresinin uzamast,
Malzemelerimize baska taseronlar tarafindan istenmeden zarar verebilmesi durumunda
tedarik icin gecen siire,

Isin. isveren tarafindan herhangi bir nedenle durdurulmas: halinde yeni is programi
miintahabatla yapilir.



